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每周资讯|新一轮设备更新已陆续启动；IDC预计全球智能手机市场今年将萎缩13%；金安国纪拟募资13亿元扩产..
1、 行业
新一轮设备更新已陆续启动
2月22日，我国今年继续推进大规模设备更新，多个领域的设备更新项目加快落地。为激发假日消费活力、保障社会民生提供更加有力的支撑。线下消费商业设施的设备更新，在今年被首度纳入设备更新政策当中。在这个春节假期，上海、浙江、四川等地的一批商业综合体，在完成设备更新后首度与消费者见面。商场里的老化电子屏被换成新的LED屏，卫生间和客梯进行了无障碍改造，通风、照明、配电等设备也都焕然一新。(央视新闻)

广东举行2026年高质量发展大会新闻发布会
2月24日，广东省高质量发展大会在广州召开。新快报记者了解到，本次全省高质量发展大会聚焦“制造业与服务业协同发展”，会期一天。当天上午将举行全体大会，下午将围绕产业融合与政策创新、科技创新赋能产业融合、金融创新赋能产业融合、智能制造与工业互联网、数字经济与贸易新业态、“百千万工程”县域产业融合与高质量发展等主题举行分会场会议。（广东省人民政府新闻办公室）

河南推出2026年“两新”实施方案
[bookmark: _GoBack]2月26日，河南省发展改革委网站近日发布《河南省2026年推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》，提出到2026年底，力争完成个人消费者汽车报废和置换更新50万辆左右，家电产品以旧换新500万台左右，并进一步释放数码和智能产品等消费潜力。在设备更新方面，《方案》支持范围广泛，涵盖工业、能源电力、交通运输、物流、教育、文旅、医疗、设施农业、住宅老旧电梯等多个领域。特别提到支持商业综合体、购物中心等线下消费商业设施设备更新。(河南税务)
2、 市场

乘联会：全国乘用车市场1月末库存337万台、库存54天
2月26日，据乘联会，1月的新能源走势不强，导致1月末全国乘用车库存下降到337万台，其中厂家库存73万台，渠道库存264万台，厂家库存占比21.6%。由于2024年春节前零售总体相对较好，但春节后需要修整回暖期，因此目前1月末337万台的库存支持未来销售天数是54天，较去年1月的64天下降较好。（新华网）

IDC预计全球智能手机市场今年将萎缩13%，因存储芯片短缺危机
2月27日，研究机构IDC表示，受前所未有的存储芯片短缺影响，2026年全球智能手机市场将萎缩12.9%，标志着一场“前所未有的危机”。IDC目前预计，2026年全球手机出货量约为11亿部，低于上一年的12.6亿部，抹去了数年来的增长。面对居高不下的零部件成本，智能手机制造商正通过削减配置、取消无利可图的入门级机型，推动消费者购买更多高端设备来加以应对。（IDC）

2025年全国光伏新增装机同比增长14%
2月21日发布数据显示，2025年，全国光伏新增装机3.17亿千瓦，同比增长14%，其中集中式光伏新增1.64亿千瓦，分布式光伏新增1.53亿千瓦。截至2025年12月，全国光伏发电装机容量达到12亿千瓦，同比增长35%，我国光伏产业保持快速发展势头，能源绿色低碳转型取得显著成效。（国家能源局）
3、 企业
Mac mini开启美国本土制造，苹果今年将从台积电美国厂采购1亿颗芯片！
2月24日，苹果CEO蒂姆·库克称，Mac mini将于今年晚些时候首次在美国进行生产。知名苹果爆料人马克·古尔曼表示，苹果酝酿已久的触控笔记本即将面世，并将首次把iPhone上标志性的“灵动岛”引入Mac界面。古尔曼称，苹果将在3月份第一周发布一系列新品，但触屏版MacBook Pro不会在这次发布中亮相。这两款内部代号为K114和K116的机型，预计将在年底前后上市。（蓝鲸新闻）

SK海力士拟在韩国投资150亿美元，以扩建芯片产能
2月25日，韩国存储芯片巨头SK海力士表示，计划到2030年前在韩国龙仁市投资21.6万亿韩元（约150.7亿美元），新建芯片生产线，以满足日益增长的半导体需求。据悉，这笔资金将用于在龙仁半导体产业集群为第一间工厂建设新设施，并为第二至第六期工程建造5间洁净室。投资期为2026年3月至2030年12月。（财联社）

金安国纪2025年业绩预增超6倍，拟募资13亿元扩产
2月26日，公司公告拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金不超过13亿元，用于年产4000万平方米高等级覆铜板项目及研发中心建设。该计划需经深圳证券交易所审核及中国证监会注册后方可实施。公司于2026年1月21日发布业绩预告，预计2025年归母净利润为2.8亿至3.6亿元，同比增长655.53%至871.40%，主要因覆铜板市场行情好转、产销增长及产品结构优化。（证券之星）

万源通披露泰国子公司注册资本增至7.8509亿泰铢
 2月25日，万源通披露《关于泰国子公司进展情况的公告》。公告显示，公司于2026年2月13日完成泰国子公司注册证书信息变更，注册资本由3.88亿泰铢增至7.8509亿泰铢，以满足生产基地建设及运营资金需求。公司已于2025年5月6日经董事会审议通过设立泰国子公司事项，并已陆续披露相关进展。除注册资本变更外，其他登记事项未发生变化。公告同时提示，泰国法律、政策、商业环境等与国内存在差异，泰国子公司在设立、建设及运营过程中可能存在管理、运营和市场风险，投资效果存在不确定性。（每日经济新闻）

景旺电子AI服务器和高端智能汽车HDI项目主体工程顺利封顶
2月11日，景旺电子AI服务器和高端智能汽车HDI项目主体工程封顶仪式在珠海隆重举行。景旺电子项目组相关领导、项目团队、施工单位、监理单位、设计单位及相关部门代表共同见证了这一重要时刻。自2025年8月26日开工以来，景旺电子项目团队在地方政府大力支持与各参建单位通力协作下，成功应对地质条件复杂、强台风及频繁强降雨等多重挑战。通过科学统筹高效推进项目，在保障安全、质量与进度的前提下，提前实现春节前主体结构封顶的重要里程碑。（证券时报）

奥士康拟募集资金总额不超过10亿元，用于高端印制电路板项目
2月24日，奥士康科技股份有限公司披露《向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书(注册稿)》。公告显示，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，募集资金总额不超过10亿元，用于高端印制电路板项目。本次可转债信用等级为AA，不设担保。公司最近三年累计现金分红占年均可分配利润比例为128.59%，符合分红政策。报告期内境外收入占比超六成，汇率波动可能影响业绩。最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息。（证券时报）
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